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北京元六鸿远电子科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2025-002 

投资者关系活动 

类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            ■业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动  

□现场参观            □一对一沟通 

参会单位 
通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2024 年度业绩说明

会的投资者 

时  间 2025 年 4 月 8 日 

地  点 
上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：

https://roadshow.sseinfo.com） 

上市公司参会人员 

董事长 郑红   董事、总经理 刘辰    董事、董事会秘书 邢杰 

独立董事 古群、杨棉之、林海权      董事、财务总监 李永强 

投资者关系活动 

主要内容介绍 

公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相

关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 

一、 董事长开场致辞 

尊敬的各位投资者： 

大家下午好！非常高兴通过上海证券交易所、上证路演中心

平台，就北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度经营成

果、财务状况等与大家进行交流。在此我仅代表鸿远电子的董事

会、管理层及全体员工向关心、支持鸿远电子的各位投资者、社

会的各界朋友表示衷心感谢和诚挚的欢迎。 

我们将在信息披露允许的范围内，认真解答大家关心的问

题，听取大家宝贵的意见，欢迎大家踊跃参与本次交流活动，谢



谢大家！ 

二、 互动交流 

（一）请问贵公司目前新业务的开展情况？ 

尊敬的投资者您好！成都地区主要布局微处理器、微控制器

及配套集成电路和微波模块业务，产品广泛应用于电子信息、兵

器、航空、船舶、航天以及微波通信、雷达探测、电子对抗、商

业航天等领域。2024 年微控制器及配套集成电路产品实现营业

收入 8,546.84 万元，较上年同期增长 56.11%。 

合肥地区布局的微纳系统集成陶瓷管壳业务，主要产品包

括陶瓷基板、陶瓷一体化封装外壳等，广泛应用于航天、航空、

导弹、无人机等高可靠领域，以及商业航天、汽车电子、激光雷

达、医疗电子、数据中心、光通讯、安防监控等民用领域，目前

整体趋势向好。感谢您的关注与支持。 

（二）请介绍一下公司 2024年研发投入情况？ 

尊敬的投资者您好！2024 年公司研发费用为 11,298.83 万

元，占自产业务收入 15.23%，较上年同期自产业务收入占比提

升 3.59 个百分点。主要围绕拓展微处理器、微控制器及配套集

成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等新业务，持续增加

研发投入，并保持了公司核心产品瓷介电容器的研发投入强度。

感谢您的关注与支持。 

（三）公司有 AI方向的考量吗？ 

尊敬的投资者您好！公司代理业务的电子元器件产品广泛

应用于新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、通讯、消费电

子、医疗装备、工业/人工智能、物联网等领域，公司积极拓展

了 AI 方向的客户。感谢您的关注与支持。 

三、总经理结束致辞 



尊敬的各位投资者： 

由于时间关系北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年

度业绩说明会即将结束，衷心的感谢大家积极参！我们真诚的欢

迎大家继续通过电话、投资者邮箱、上证 e 互动等形式与我们保

持沟通交流。感谢上海证券交易所、上证路演中心为我们提供的

交流平台和良好服务！谢谢！ 

日    期 2025 年 4 月 8 日 

 

 

 


